
                                                      

 

 

2023 年 9月 1日 

 

 

「第 66回-2023 年紙パルプ技術協会年次大会」に出展 

 

東芝三菱電機産業システム株式会社（社長：川口 章）は、10 月 4～5 日にアクエリ姫路(姫路市文化コンベン

ションセンター)で開催される展示会「第 66 回-2023 年紙パルプ技術協会年次大会」(紙パルプ技術協会主催)に

出展します。 

  

同展示会は年に１度実施されており、国内紙パルプ業界のイベントでは来場者数最大規模を誇ります。 

TMEIC は紙パルプ業界の企業に向けて当社の最先端技術を集約した DX ソリューションをご紹介します。会

場にお越しの際には、ぜひ当社展示ブースにもお立ち寄りください。 

 

１．展示会名 第66回-2023年紙パルプ技術協会年次大会 

https://www.japantappi.org/ja/event/66-2023_nenjitaikai_sankashaboshu/ 

２．場   所 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター、兵庫県姫路市） 

３．開催日時 2023年10月4日(水) 9：00～18：00 

10月5日(木) 9：00～16：00 

４．入場費用 展示会公式HPよりご確認ください。 

５．弊社ブース 展示場A 

小間位置 No.125～No.127、No.139～No.141 

６．弊社展示概要 

 

 

・電子操業日誌 

・プラント情報管理システム 

・ワインダ操業支援システム 

 

報道関係からのお問い合わせ先 

東芝三菱電機産業システム株式会社 経営企画本部 ブランド企画グループ  https://www.tmeic.co.jp/ 

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン  Tel: 03-3277-4319    Fax: 03-3277-4578 

ＴＭＥＩＣ（ティーマイク）は、社会を支える基盤である「ものづくり」の現場ニーズにお応えするために、社会の発展と美しい地球環境

とを調和させる産業システムインテグレータとして、「産業」「社会」「環境」の未来を常に見据えています。工場・プラントにおいて原

動力となっている回転機、電力を変換・制御するパワーエレクトロニクス、そしてプラント全体を計画し実現するエンジニアリング、こ

れらの技術をコアに、ものづくりと環境マネジメントに最先端の技術で貢献していきます。 

 


